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“老故事”变“新起点” 重庆高新区布局硅基光电子技术

 硅基光电子是研究和开发以光子和电子为信息载体的硅基大规模集成技术，是未来集成电路发展的重要趋势之一。
目前，正大力发展的大数据中心、5G、物联网等产业，对硅基光电子技术需求非常迫切。

 近日，重庆高新区西永微电子产业园（以下简称西永微电园）内，一个不足70平方米的实验室里，几位工作人员正
在仪器前忙碌着，对完成封装的硅基光电子芯片进行性能测试。这是国内首个实现硅基光电子芯片全流程封装测试的
实验室。

 这个入驻园区仅仅1年半的创新平台，顺利搭建了国内领先的8英寸硅基光电子特色工艺平台，开发了具有自主知识
产权的硅光成套工艺，还计划建设国际领先水平的12英寸硅基光电子特色工艺平台⋯⋯

 电子制造业从无到有是重庆的“老故事”，也是重庆转型升级的“新起点”。近年来，西永微电园作为国务院批准
设立的全国最大的专业微电子产业园区，大规模布局研发机构、积极营造创新生态、进行研发攻坚，逐步构建面向未
来的优势。

 早布局 紧扣未来芯片发展方向

 2018年，重庆市政府与中国电科集团共同成立的国家级国际化集成电路新型研发机构——联合微电子中心有限责任
公司（简称联合微电子中心）落户西永微电园，其重要方向之一就是硅基光电子技术。

 “光芯片是未来芯片的发展方向，而硅基光电子技术是制造光芯片目前最可靠的技术。”联合微电子中心副总经理
、技术总监郭进介绍。硅基光电子是研究和开发以光子和电子为信息载体的硅基大规模集成技术，是未来集成电路发
展的重要趋势之一。目前，正大力发展的大数据中心、5G、物联网等产业，对硅基光电子技术需求非常迫切。

 联合微电子中心执行董事、总经理韩建忠说，该中心从诞生之日起，就计划用3—5年时间，建设成为光电融合高科
技领域国内领先、国际一流的国家级创新平台，成为该领域从并跑走向领跑的创新型领军企业，为国家新一代信息基
础设施建设、重庆市打造双城经济圈和西部科学城提供核心支撑。

 “光芯片自动化封装是业内难题。”联合微电子中心副总经理、工艺厂长刘嵘侃介绍，从2018年12月开始建设到20
19年9月成果通过专家测试评审，联合微电子中心团队自主研发，用时10个月、投资13亿，顺利实现8英寸硅基光电子
特色工艺平台建设通线的阶段目标，开发了具有自主知识产权的硅光成套工艺。5个核心技术中，工艺技术1项国际领
先、2项国际先进水平、2项国内领先，为硅基光电子芯片大规模生产和产业化扫清一大技术障碍。

 目前，已发布的硅光工艺设计包（PDK），已能够实现高速光收发芯片、激光雷达芯片等产品批量生产，可以广泛
用于5G和数据中心、无人驾驶和机器人等场合，还开发了国内领先的激光雷达光学相控阵（OPA）芯片。

 抓创新 前沿技术抢占产业制高点

 “联合微电子中心研发的是集成电路领域的前沿技术，它所带来的将是一个产业链条。”西永微电园副总经理陈昱
阳说，随着硅基光电子技术日渐成熟，这里将聚集更多配套企业。比如硅基光电子芯片设计企业、硅基光电子芯片封
测企业等，这种全产业链条的形成，才是助推重庆打造集成电路高地，撬动整个国内集成电路格局的重要方式。

 事实上，硅基光电子技术只是西永微电园在集成电路产业上布局的一个缩影。

 2017年以来，西永微电园充分发挥智能终端整机制造企业云集的“头部优势”，智能终端出货量突破1亿台件，工
业产值增长27%，一跃成为全球最大智能终端设计制造基地，电子信息产业也于2017年成为重庆第一支柱产业。

 2018年12月，英特尔FPGA中国创新中心落户西永微电园，推动FPGA在人工智能、智能制造、5G通信等领域的广泛
应用及前沿创新；2019年1月，华润微电子（重庆）有限公司功率半导体技术创新中心在西永微电园揭牌，打造高性
能计算与仿真设计平台，建设国内领先的技术团队；同年，华润微电子基板级扇出封装线实现达产；2019年8月，华
为宣布将鲲鹏计算产业生态重庆中心落户西永微电园，双方携手打造鲲鹏计算产业生态体系⋯⋯

 航天科工移动通信（5G、6G）研究院、中国普天西部研究院、与展微电子物联网芯片及与德通讯“万物工场”、
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汐睿科技MEMS研发中心等国内知名研发机构纷纷落户；与全球500强企业共建博世工业4.0创新技术中心、德国西门
子工业物联网创新中心、德国SAP重庆创新中心等国际化合作的研发机构，不断加速推动创新要素聚集。

 聚人才 五年内形成高端人才队伍

 “有人才，才有创新。”高端研发机构，是重庆建设国家（西部）科技创新中心的核心支撑，也是聚揽高端人才的
最佳载体。

 近年来，西永微电园大规模布局研发机构，吸引数百名高端人才慕名而来。2019年，西永微电园先后建设了3个博
士后工作站，成功引进10名高层次人才，其中1名工程院院士、1名长江学者、3名领军人才，引进博士超过100名，有
海外工作经验的博士超过50人。

 “高端先进的研发与制造平台，能够吸引更多有技术、有理想，敢于创新的一流人才。”联合微电子中心副总经理
刘劲说，在一年半时间内，中心汇聚了一支200余人的人才骨干队伍，其中行业领军人才8名，博士近70名，有海外学
习和工作经历的技术骨干近60名。

 同时，联合微电子中心与新加坡国立大学、香港中文大学和澳门大学签约合作的集成电路协同创新中心已初见创效
，汇聚了国内一流的集成电路产业创新人才。

 对于高端研发机构，西永微电园还提供了“保姆式”“管家式”企业扶持。根据企业自身实际情况，实施了“一企
一策”的帮扶举措。积极鼓励企业建立健全科技成果转化分配等股权激励机制，给予人才安家补助、实施减免个人所
得税等优惠政策。此外，还对标国际化科研人才生活配套标准，高标准建设了一批“人才食堂”和“人才公寓”。积
极协调解决引进人才生活居住、子女教育等现实问题，提高人才工作生活幸福指数。

 “成渝地区双城经济圈，国家（西部）科技创新中心，新基建、深度智能化给西永微电园带来全新的想象空间。”
陈昱阳说，未来，西永微电园还将加速建设国际化一流水平的科技研发平台，全力推动人才集聚、创新加速，5年内
形成一支超万人的高层次人才队伍。（本报记者 雍 黎）
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